
晶圆切割刀片 金刚石切割刀片 配对DISCO刀片型号 划片刀

产品名称 晶圆切割刀片 金刚石切割刀片
配对DISCO刀片型号 划片刀

公司名称 深圳市天力士机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 TANISS:天力士
SD3500:CCB
广东:中山

公司地址 深圳市宝安区福永街道立新路金菊花园D栋601（
办公场所）

联系电话 0760-89936211 18676772417

产品详情

晶圆切割刀片 金刚石切割刀片 配对DISCO刀片型号 划片刀

用于切割硅晶片、半导体化合物晶片（GaAs、GaP等）、氧化物晶片(LiTaO3等)、芯片LED基板、各种半
导体封装元件。
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